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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres wszystkie

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Syste-

Jednostka prowadzgca przedmiot méw Laserowych

Koordynator przedmiotu Dr inz. Piotr Sek

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot ksztatcenia ogélnego

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr IV

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 2
Forma prowadzenia zajeé wykiad éwiczenia Iat??urrf:]to- projekt inne
studia
Liczba godzin | stacjonarne: 15 15
W semestrze studia
: : _ 9 9
niestacjonarne:




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Ma ogoélng wiedze na temgt urzadze_n ’Iaserowych, MiBM W08
. zwlaszcza stosowanych w obrébce materiatdw -
Wiedza Ma ogdlng wiedze na temat dostepnych metod obrébki la-
W02 9oina ¢ epny MiBM_W10
serowej -
Umiejetnosci UoL rPoc\):Irg}fl dobrac parametry prostego procesu obrébki lase- MiBM1_UO08
- KO1 Ma S\_/wadomosc zagrozen zwigzanych ze stosowaniem MIBM1 KO?2
Kompetencje technik laserowych —
spofeczne K02 Ma $wiadomos$c¢ mozllqu_m energooszczednej produkgji MIBM1_K02
stwarzanych przez techniki laserowe

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

. Tresci programowe
zajec* prog

Uwagi historyczne. Podstawy fizyczne generacji promieniowania laserowego, bu-
dowa rezonatora. Wtasciwosci promieniowania laserowego. Zastosowania laseréw w
technice i w zyciu codziennym. Zrédta promieniowania laserowego uzywane w ob-
wyktad rébce materiatéw. Systemy laserowe do obrobki. Laserowe technologie ubytkowe —
ciecie i drgzenie. Spawanie laserowe. Laserowa obréobka powierzchniowa Laserowe
technologie przyrostowe. Zagrozenia zwigzane z technikg laserowa, zasady bezpie-
czenhstwa.

Zapoznanie sie z laboratorium. Zasady BHP. Ciecie laserowe. Spawanie laserowe

laboratorium . . ;
Hartowanie laserowe. Napawanie Laserowe. Znakowanie laserowe.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01
w02
uo1l
K01
K02
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
FO_I’m’il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium
laboratorium zaliczenie z oceng Zaliczenie sprawozdah z éwiczen

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-

Lp. Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostka




studia studia

stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|P|SIWIC|L |P|S h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 34 29 h

nauczyciela akademickiego

Liczba punktow ECTS, ktdra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

5 studenta 16 28 h
Liczba punktow ECTS, ktora student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 11 ECTS
pracy

7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 25 25 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktéra student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,0 1,0 ECTS
terze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca stu-

9. denta 50 50 h
10, Punkty ECTS za r.nodu.I N > ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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